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Notlar, dikkat edilecek noktalar ve uyarilar

®| NOT: NOT, Urtininlzt daha iyi kullanmaniza yardimei olacak énemli bilgiler saglar.
DiKKAT, donanim hasari veya veri kaybi olasiligini gésterir ve sorunu nasil 6nleyeceginizi bildirir.

A| UYARI: UYARI, miilk hasari, kisisel yaralanma veya 6liim potansiyeline isaret eder.

© 2021 - 2022 Dell Inc. veya yan kuruluslari. Tim haklari saklidir. Dell, EMC ve diger ticari markalar, Dell Inc. veya bagl kuruluslarinin ticari markalaridir. Diger
ticari markalar ilgili sahiplerinin ticari markalari olabilir.
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Teknik ozellikler

Bu bdlumde sisteminizin teknik ve gevresel 6zelliklerine deginilmistir.
Konular:

. Kizak boyutlari

*  Kasaagirhgi

o Islemci 6zellikleri

e PSU teknik ozellikleri

¢ Desteklenen igletim sistemleri

»  Sistem pili 6zellikleri

. Genigletme karti yUkselticisi teknik 6zellikleri
. Bellek 6zellikleri

e SurUcdler

¢ Depolama 6zellikleri

*  Baglanti noktalar ve konektdrlerin 6zellikleri
e Video ozellikleri

e Cevre ozellikleri

Kizak boyutlari

> Z »
TOP VIEW X
A
[ SIDE VIEW vY
Rakam 1. Kizak boyutlari
Tablo 1. PowerEdge C6520 kizak boyutlari
X Y z
447,04 mm (17,6 ing) 86,36 mm (3,4 ing) 802,64 mm (31,6 ing)
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Kasa agirhgi

Tablo 2. PowerEdge C6520 kizakli muhafazanin kasa agirhigi

Sistem yapilandirmasi Maksimum agirlik (tiim kizaklar ve siiriiciilerle)

12x35in¢ 45,6 kg (100,53 Ib)

24x25inc A4 kg (9127 Ib)

35 kg (77,16 Ib)

Arka paneli olmayan sistem

Islemci 6zellikleri

Tablo 3. PowerEdge C6520 islemci teknik 6zellikleri

Desteklenen islemci Desteklenen islemci sayisi

ki

40 gekirdege kadar cekirdek destegi ile 3. Nesil Olgeklenehilir Intel
Xeon iglemciler

PSU teknik ozellikleri

PowerEdge C6520 sistem, iki adede kadar AC veya DC gii¢ kaynagi tGnitesini (PSU) destekler.

Tablo 4. PSU teknik 6zellikleri

PSU Sinif Is1 dagrtimi Frekans Gerilim AC Akim
(maksimum)
Yiiksek hat | Diisiik hat
100 -120 V

2600 W Platin Platinum | 9750 BTU/sa | 50/60 Hz 100 - 240 V 2600 W (220 11400 W 16 A
otomatik aralikl | - 240 V)

2400 W Platinum 9000 BTU/sa | 50/60 Hz 100 - 240 V 2400 W (200 | 1400 W 16 A
otomatik aralikl | - 240 V)

2000 W Platinum 7500 BTU/sa | 50/60 Hz 100 - 240 V 2000 W (200 | 1000 W "n5A
otomatik aralkli | - 240 V)

1600 W Platinum 6000 BTU/sa | 50/60 Hz 100 - 240 V 1600 W (200 | 800 W 10A
otomatik aralkli | - 240 V)

®| NOT: Parga numarasi 9D4R6 olan 2600 W PSU yalnizca C14-C19 adaptér kablosunu destekler.

@ NOT: Ayrica bu sistem fazdan faza gerilimi 240 V degerini gegmeyen BT glg sistemlerine baglanacak sekilde tasarlanmistir.

@ NOT: Isi dagitimi PSU’'nun Watt degeriyle hesaplanir.

Desteklenen isletim sistemleri

@ NOT: Sistem yapilandirmanizi segerken veya yUkseltirken, en iyi glic kullanimini saglamak igin sistem guig tuketimini Dell.com/ESSA
adresinde bulunan Dell Energy Smart Solution Advisor (Dell Enerji Akilll C6zUm Danigmani) ile dogrulayin.

PowerEdge C6520 sistem agagidaki isletim sistemlerini destekler:

Canonical Ubuntu Server LTS

Citrix Hypervisor

Microsoft Windows Server + Hyper-V
Red Hat Enterprise Linux

Teknik 6zellikler



SUSE Linux Enterprise Server

VMware ESXi/vSAN

CentOS

Windows Onkurulum Ortami (WIinPE) 64 bit stricUleri

Daha fazla bilgi i¢in www.dell.com/ossupport adresine gidin.

Sistem pili 6zellikleri

PowerEdge C6520 sistem, CR 2032 3,0 V lityum diigme pil destekler.

Genisletme karti yukselticisi teknik 6zellikleri

PowerEdge C6520 sistem en fazla dort PCl express (PCle) Gen 4 genigletme kartini destekler.

Tablo 5. Sistem kartinda desteklenen genisletme karti yuvalari

PCle yuvasi Yikselticiler Ygueknsigll%? Zciillfs!:l:rigfl PCle yuvasi uzunlugu | PCle yuvasi genisligi
Yuva 1 YUkseltici 1a x16 PCle DusUk profil Yarim uzunluk x8
Yuva 1 YUkseltici 1b.’. ?NAP a/e x16 PCle DusUk profil Yarim uzunluk x8 + x8
modulti ile
Yuva 2 YUkseltici 2b x16 PCle Dusuk profil Yarim uzunluk x8

@ NOT: Genigletme karti kurulum yonergeleri hakkinda daha fazla bilgi igin bkz. sisteme 6zel Kurulum ve Servis Kilavuzu su adreste
mevcuttur: https://www.dell.com/poweredgemanuals

Bellek ozellikleri

PowerEdge C6520 sistem en iyi duruma getiriimis galisma igin asagidaki bellek dzelliklerini destekler.

Tablo 6. Bellek 6zellikleri

Tek islemci Cift islemciler
DIMM tipi | DIMM derecesi DIMM Minimum . . Minimum . .
P kapasitesi . Maksimum sistem . Maksimum sistem
sistem kapasitesi sistem kapasitesi
kapasitesi P kapasitesi P
Tek asamali 8 GB 8 GB 64 GB 16 GB 128 GB
16 GB 16 GB 128 GB 32 GB 256 GB
RDIMM
Cift asamali 32 GB 32 GB 256 GB 64 GB 512 GB
64 GB 64 GB 512 GB 128 GB 1TB
64 GB 64 GB 512 GB 128 GB 1TB
LRDIMM Dort asamali
128 GB 128 GB 1TB 256 GB 27TB
Tablo 7. Bellek modiilii soketleri
Bellek modiilii soketleri Hiz
16, 288 pin 3200 MT/sn, 2933 MT/sn, 2666 MT/s
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Suructler

PowerEdge C6520 sistemi sunlari destekler:
e 12x3,5in¢ SAS/SATA (HDD/SSD) strucusl
e 24x25ing SAS/SATA (HDD/SSD) /NVMe surucus.

Tablo 8. PowerEdge C6520 kizagi icin desteklenen siiriicii seceneklerinin maksimum sayisi

Kizaktaki maksimum siiriicii sayisi Kizak basina atanan maksimum siiriicii sayisi

12 x 3,5 in¢ sUrtcu sistemi Kizak basina U¢ adet SAS veya SATA surticust ve SATA SSD’ler

24 x 2,5 ing NVMe olmayan strtcu Kizak basina alti adet SAS veya SATA surtcisi ve SATA SSD'ler

yapllandirmasi

8 x 2,5 ing NVMe surticl yapilandirmasi | NVMe arka paneli agagidaki iki yapilandirmadan birini destekler:
(kizak bagina 2 NVMe suriicti / kasa e Kizak basina iki adet NVMe sriict ve dért adet SAS veya SATA siirticti ve SATA SSD’ler

bagina 8 NVMe stirict) @| NOT: NVMe surtculeri PCle Gen3 hiziyla sinirlidir.
e Kizak basina alti adet SAS veya SATA surlicust ve SATA SSD’ler

24 x 2,5 ing NVMe siricu
yapllandirmasi

Kizak bagina alti adet NVMe siricu

M.2 SATA siricu (istege bagh) M.2 SATA kartinin desteklenen kapasitesi 960 GB'a kadardir

®| NOT: M.2 SATA karti M.2 yikselticisine veya BOSS kartina takilabilir

Onytikleme igin Mikro SD Kart (fstege YUkseltici 1a'da bir adet

bagl) (en fazla 64 GB)

NOT: NVMe PCle SSD U.2 cihazini calisirken degjistirme hakkinda daha fazla bilgi icin, https://www.dell.com/support Tiim Uriinlere
Goz At > Veri Merkezi Altyapisi > Depolama Adaptérleri ve Denetleyiciler > Dell PowerEdge Express Flash NVMe PCle
SSD > Belgeler > El Kitaplar ve Belgeler adresindeki Dell Express Flash NVMe PCle SSD Kullanici Kilavuzu'na bakin.

Depolama ozellikleri

PowerEdge C6520 kizadi sunlan destekler:

Tablo 9. Sistem icin depolama denetleyicisi kartlari

ic denetleyiciler Harici denetleyiciler

PERC H745 e 12 Gb/sn SAS Harc. HBA
HBAZ55i

HBA345

$150

H345

Boot Optimized Storage Subsystem (BOSS-S1): HWRAID 2 x
M.2 SSD

H350

e H750

Tablo 10. Desteklenen M.2 SATA siiriiciilerle RAID secenekleri

Secenekler RAID olmadan tek M.2 SATA siiriicii Donanimsal RAID olmadan ¢ift M.2
SATA siiriciiler

Donanimsal RAID Hayir Evet

RAID modu Yok RAID 1, RAID O

Desteklenen strlcl sayisi 1 2

Desteklenen CPU'lar CPU1 CPU1

Teknik 6zellikler
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@l NOT: RAID segenekleri yalnizca iki adet M.2 SATA sUrlctsunu destekleyen BOSS kartlari Gzerinde desteklenir.

Baglanti noktalari ve konektorlerin ozellikleri

USB baglanti noktasi 6zellikleri

PowerEdge C6520 kizak, sistemin arka tarafinda USB 3.0 destekler.

DisplayPort 6zellikleri

PowerEdge C6520 kizak 1 x Mini-DisplayPort 'u destekler.

NIC baglanti noktasi 6zellikleri

PowerEdge C6520 kizak, ana kartta (LOM) LAN'a yerlesik olarak ve istege bagl Open Compute Project (OCP) kartlarina entegre olmak
Uzere bir 10/100/1000 Mb/sn Ag Arayiizi Denetleyicisi (NIC) baglanti noktasini destekler.

Tablo 11. Kizak icin NIC baglanti noktasi teknik 6zellikleri

Ozellik Ozellikler
LOM card 1GbE
OCP 3.0 kart 1 GbE x 4, 10 GbE x 2, 25 GbE x 2, 25 GbE x 4

iIDRAC9 baglanti noktasi 6zellikleri

PowerEdge C6520 kizadi sistemin arka tarafinda bulunan 1 x iDRAC Direct baglanti noktasi (Micro-AB USB) destekler.

Video ozellikleri

PowerEdge C6520 sistem 16 MB video gergeve arabellekli timlesik Matrox G200 grafik denetleyicisini destekler.

Tablo 12. Sistem icin desteklenen 6n video ¢6ziiniirliigii secenekleri

Resolution (Coziinirliik) Yenileme hizi (Hz) Renk derinligi (bit)
1024 x 768 60 8,16, 32
1280 x 800 60 8,16, 32
1280 x 1024 60 8,16, 32
1360 x 768 60 8,16, 32
1440 x 900 60 8,16, 32
1600 x 900 60 8,16, 32
1600 x 1200 60 8,16, 32
1680 x 1050 60 8,16, 32
1920 x 1080 60 8,16, 32
1920 x 1200 60 8,16, 32
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Cevre ozellikleri
O,

Sayfasi'na bakin.

Tablo 13. Calistirma iklim araligi kategorisi A3

NOT: Cevre sertifikalar ile ilgili ek bilgi icin www.dell.com/support/home adresinde bulunan Belgeler bolimiinde Urtintin Cevresel Veri

Sicaklik

Ozellikler

izin verilen stirekli calisma

<= 900 metre (<= 2953 fit) yikseklik igin sicaklik
araliklar

Ekipman dogrudan gunes isigina maruz kalmadan 5-40°C (41-104°F).

Nem yUzdesi araliklari (her zaman yogunlagsmayan)

-12°9C minimum yogusma noktaslyla %8 bagil nem ve 24°C (75,2°F) maksimum
yogusma noktaslyla %85 badil nem arasi

Calisma yUksekligi orani azalmasi

Maksimum sicaklik 900 m (2953 fit) tzerinde 1°C/175 m (33,8°F/574 fit)
oraninda dasudrdldr.

Tablo 14. Tim kategorilerde ortak gereksinimler

Sicaklik

| Ozellikler

izin verilen stirekli calisma

Maksimum sicaklik gecisi (calisma ve calisma disi igin
gecerlidir)

Bir saatte* 20°C (36°F) ve 15 dakikada 5°C (41°F), bant i¢in bir saatte 5°C
(41°F)

(D|NOT: * - Bant donanimi igin ASHRAE termal yonergeleri uyarinca bunlar anlik
sicaklik degisiklik oranlari degildir.

Calisma disi sicaklik sinirlari

-40 ila 65°C (-104 ila 149°F)

Calisma disi nem limitleri

27°C (80,6°F) maksimum nem noktasiyla %5 ila 95 bagim nem.

Maksimum calisma digi yikseklik

12.000 metre (39.370 fit)

Maksimum calisma yUksekligi

3048 metre (10.000 fit)

Maksimum titresim 6zellikleri

Tablo 15. Maksimum titresim o6zellikleri

Maksimum titresim Ozellikler
Calisma 5 Hz - 350 Hz degerlerinde 0,26 Grms (tUim calisma yonelimlerinde).
Depolama 10 Hz - 500 Hz degerlerinde 15 dakika icin 1,88 Grms (alti kenarin timd test edilmistir).

Maksimum sarsinti darbesi 6zellikleri

Tablo 16. Maksimum sarsinti 6zellikleri

Maksimum sarsinti Ozellikler

Calisma 11 ms'ye kadar pozitif ve negatif x, y, z eksenlerinde gergeklestirilen 6 G siddetinde alti art arda sarsinti
darbesi (sistemin her tarafina dort darbe).

Depolama 2 ms'ye kadar 71 G'lik pozitif ve negatif x, y ve z eksenlerinde (sistemin her tarafinda tek darbe) art arda
verilen alti sarsinti darbesi.

Teknik 6zellikler
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Partikul ve gaz kirliligi teknik ozellikleri

Asagidaki tabloda herhangi bir BT ekipmani hasarindan ve/veya partikil ve gaz kirlenmesinden kaynaklanan arizalardan kaginimasina
yardimcl olan sinirlamalar tanimlanmaktadir. Partikil veya gaz kirliligi seviyeleri belirtilen sinirlamalari asarsa ve ekipmanin hasar gérmesine
veya arizalanmasina neden olursa, gevre kosullarini diizeltmeniz gerekebilir. Cevresel kosullarin iyilestirimesi misterinin sorumlulugundadir.

Tablo 17. Partikiil kirliligi teknik degerleri

Partikiil kontaminasyonu Ozellikler

Hava filtreleme %95 (st glivenlik siniriyla ISO 14644-1 uyarinca ISO Sinif 8 ile
tanimlanan veri merkezi hava filtrasyonu.

@ NOT: Bu kosul yalnizca veri merkezi ortamlari igin gegerlidir.
Hava filtreleme gereksinimleri, veri merkezi diginda kullanim igin
tasarlanmig BT ekipmani, ofis veya fabrika gibi ortamlar icin
gecerli degildir.

@ NOT: Veri merkezine giren havanin MERV11 veya MERV13
filtrelemesi olmalidir.

iletken toz Havada iletken toz, ¢inko teller veya diger iletken parcaciklar
bulunmamalidir.

®

NOT: Bu kosul, veri merkezi ortamlari ve veri merkezi olmayan
ortamlar icin gegerlidir.

e Havada agindirici toz bulunmamalidir.

e Havadaki toz kalintisinin havadaki nem ile eriyebilme noktasi
%60 bagil nemden az olmalidir.
®

NOT: Bu kosul, veri merkezi ortamlari ve veri merkezi olmayan
ortamlar igin gecerlidir.

Asindirici toz

Tablo 18. Gaz kirliligi teknik degerleri

Gaz icerikli kirlenme Ozellikler

Bakir Parga Agsinma Orani <ANSI/ISA71.04-2013 ile tanimlanan bigimde Sinif G1 basina ayda
300 A

GUmUs Parca Asinma Orani ANSI/ISA71.04-2013 tarafindan tanimlandigi sekilde <200 A/ay.

®| NOT: Maksimum asindirici kirletici dizeyleri <%50 bagil nemde dlcUimUstr.

Termal kisitlamalar

@ NOT:

1. Mevcut degil: Yapilandirmanin Dell EMC tarafindan sunulmadigini gosterir.

2. Desteklenmiyor: Yapilandirmanin termal olarak desteklenmedigini gosterir.

@ NOT: Ortam sicaklidi bu tablolarda listelenen maksimum strekli galisma sicakligina esit veya bu sicakliktan daha azsa DIMM'ler, iletisim
kartlari, M.2 SATA ve PERC kartlari dahil olmak tzere tim bilegenler yeterli termal marj ile desteklenebilir.

@ NOT: Bazi sistem donanim yapilandirmalari, daha dusuk bir Gst sicaklik siniri gerektirir. Calisma sicakli gereksinimi hakkinda daha fazla
bilgi icin teknik destege basvurun.

@ NOT: Bazi yapilandirmalar daha diistk bir ortam sicakli§i gerektirir. Daha fazla bilgi icin asagidaki tablolara bakin.

Asagidaki tablolarda, sistemde yapilandirimis CPU'ya bagli olarak ortam sicakliginin temel kisitlamalari listelenir. Asagida verilen tUm giris
sicakliklari surekli santigrat derece cinsindendir.
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Tablo 19. Hava sogutmali - 2,5 in¢c dogrudan / 2,5 inc NVMe siiriicii yapilandirmasina sahip cift islemci icin

maksimum siirekli calisma sicakhgi

islemciler TDP (W) | Cekird |6 x siiriicii/ 4 x siiriiciiZkizak |2 x siiriicii/kizak |1 x striicii/ BP yok
ekler kizak kizak
8380 270 40 Desteklenmez Desteklenmez Desteklenmez Desteklenmez | Desteklenmez
8368 270 38 Desteklenmez Desteklenmez Desteklenmez Desteklenmez | Desteklenmez
8368Q 270 38 Desteklenmez Desteklenmez Desteklenmez Desteklenmez | Desteklenmez
8362 265 32 Desteklenmez Desteklenmez Desteklenmez Desteklenmez | Desteklenmez
8360Y 250 36 Desteklenmez Desteklenmez Desteklenmez Desteklenmez | Desteklenmez
8358 250 32 Desteklenmez Desteklenmez Desteklenmez Desteklenmez | Desteklenmez
8358P 240 32 Desteklenmez Desteklenmez Desteklenmez Desteklenmez |20
6348 235 28 Desteklenmez Desteklenmez Desteklenmez Desteklenmez |20
6342 230 24 Desteklenmez Desteklenmez Desteklenmez 20 20
8352Y 205 32 20 20 25 25 25
83528 205 32 20 20 25 25 25
6338 205 32 20 20 25 25 25
6330 205 28 20 20 25 25 25
6354 205 18 Desteklenmez 20 20 20 25
6346 205 16 Desteklenmez 20 20 20 25
8352V 195 36 20 20 25 25 25
8352M 185 32 20* 20* 25 25 25
6338N 185 32 20* 20* 25 25 25
5320 185 26 20* 20* 25 25 25
6336Y 185 24 20* 20* 25 25 25
6326 185 16 20* 20* 25 25 25
6330N 165 28 25 25% 25% 25%* 25%
6338T 165 24 25 25%* 25% 25%* 25%
5318Y 165 24 25 25%* 25% 25%* 25%
53185 165 24 25 25% 25% 25% 25%
6334 165 8 25 25% 25% 25% 26*
5318N 150 24 25% 30 30 30 30%*
5320T 150 20 25% 30 30 30 30%*
4316 150 20 25% 30 30 30 30%*
5317 150 12 25%* 30 30 30 30%*
5315Y 140 8 30 30 30* 30% 30*
4314 135 16 30% 30% 30* 30% 30*
4310 120 12 35 35 35 35 35
4310T 105 10 35 35 35 35 35
4309Y 105 8 35 35 35 35 35

Teknik 6zellikler
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@ NOT:

* isaretli veriler, bu yapilandirmada, HSK ile genisletiimis islemci 1 'kullaniliyorsa, +5°C'ye kadar sicaklik araligina sahip olabilecegi

anlamina gelir.

H745, islemci TDP > 185 W ile desteklenmez.

PCIE > 25 Watt, 128 GB LRDIMM ve GPU yapilandirmasi igin ek termal kisitlamalar gereklidir.

Tablo 20. Hava sogutmali - islemci 1 icin 2,5 inc dogrudan siiriicii yapilandirmasina sahip tek islemci icin
maksimum siirekli calisma sicakhgi

islemciler TDP (W) | Cekirdek | 6 x siiriicii/ |4 x stricii/ 2 x siricii/ 1x suriciu/ kizak | BP yok
ler kizak kizak kizak

8380 270 40 20 20 20 20 25
8368 270 38 20 20 25 25 25
8368Q 270 38 Desteklenmez | Desteklenmez | Desteklenmez Desteklenmez Desteklenmez
8362 265 32 20 20 25 25 25
8360Y 250 36 20 20 25 25 25
8358 250 32 20 20 25 25 25
8358P 240 32 20 20 25 25 25
6348 235 28 25 25 25 25 30
6342 230 24 25 25 25 25 30
8351N 225 36 20 20 25 25 25
8352Y 205 32 30 30 35 35 35
6314U 205 32 30 30 35 35 35
83525 205 32 30 30 35 35 35
6338 205 32 30 30 35 35 35
6330 205 28 30 30 35 35 35
6354 205 18 25 25 30 30 30
6346 205 16 25 25 30 30 30
8352V 195 36 30 30 30 30 35
8362M 185 32 35 35 35 35 35
6338N 185 32 35 35 35 35 35
5320 185 26 35 35 35 35 35
6336Y 185 24 35 35 35 35 35
6312U 185 24 35 35 35 35 35
6326 185 16 35 35 35 35 35
6330N 165 28 35 35 35 35 35
6338T 165 24 35 35 35 35 35
5318Y 165 24 35 35 35 35 35
5318S 165 24 35 35 35 35 35
6334 165 8 35 35 35 35 35
5318N 150 24 35 35 35 35 35
53207 150 20 35 35 35 35 35
4316 150 20 35 35 35 35 35
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Tablo 20. Hava sogutmali - islemci 1 icin 2,5 inc dogrudan siiriicii yapilandirmasina sahip tek islemci icin
maksimum siirekli calisma sicakhg: (devami)

islemciler TDP (W) | Cekirdek | 6 x siiriicii/ | 4 x stricii/ 2 x siricii/ 1x suriciu/ kizak | BP yok
ler kizak kizak kizak
5317 150 12 35 35 35 35 35
5315Y 140 8 35 35 35 35 35
4314 135 16 35 35 35 35 35
4310 120 12 35 35 35 35 35
43107 105 10 35 35 35 35 35
4309Y 105 8 35 35 35 35 35

@l NOT: PCIE > 25 Watt, 128 GB LRDIMM ve GPU yapilandirmasi i¢in ek termal kisitlamalar gereklidir.

Tablo 21. Hava sogutmali - 2,5 in¢ Yalnizca NVMe iceren siiriicii yapilandirmasina sahip cift islemci icin
maksimum siirekli calisma sicakhgi

islemciler TDP (W) IE:Iekirde 6 x siiriiciiZkizak |4 x siiriicii/kizak 2 x siiriiciiZkizak 1 x siiriiciiZkizak
er

8380 270 40 Desteklenmez Desteklenmez Desteklenmez Desteklenmez

8368 270 38 Desteklenmez Desteklenmez Desteklenmez Desteklenmez

8368Q 270 38 Desteklenmez Desteklenmez Desteklenmez Desteklenmez

8362 265 32 Desteklenmez Desteklenmez Desteklenmez Desteklenmez

8360Y 250 36 Desteklenmez Desteklenmez Desteklenmez Desteklenmez

8358 250 32 Desteklenmez Desteklenmez Desteklenmez Desteklenmez

8358P 240 32 Desteklenmez Desteklenmez Desteklenmez Desteklenmez

6348 235 28 Desteklenmez Desteklenmez Desteklenmez Desteklenmez

6342 230 24 Desteklenmez Desteklenmez Desteklenmez 20

8352Y 205 32 20 20 25 25

83528 205 32 20 20 25 25

6338 205 32 20 20 25 25

6330 205 28 20 20 25 25

6354 205 18 Desteklenmez Desteklenmez 20 20

6346 205 16 Desteklenmez Desteklenmez 20 20

8352V 195 36 20 20 25 25

8352M 185 32 20 20 25 25

6338N 185 32 20 20 25 25

5320 185 26 20 20 25 25

6336Y 185 24 20 20 25 25

6326 185 16 20 20 25 25

6330N 165 28 20* 20* 25% 25%

6338T 165 24 20* 20* 25% 25%

5318Y 165 24 20* 20%* 25% 25%

5318S 165 24 20* 20* 25% 25%*

Teknik 6zellikler 13



Tablo 21. Hava sogutmali - 2,5 in¢ Yalnizca NVMe iceren siiriicii yapilandirmasina sahip cift islemci icin
maksimum siirekli calisma sicakhg: (devami)

islemciler TDP (W) Elekirde 6 x sliriicii/kizak |4 x siiriici/kizak 2 x siricii/kizak 1 x suiriiciiZkizak
er

6334 165 8 20* 20* 26% 25%
5318N 150 24 25 25 30 30
5320T 150 20 25 25 30 30
4316 150 20 25 25 30 30
5317 150 12 25 25 30 30
5315Y 140 8 25%* 25%* 30%* 30*
4314 135 16 25% 25% 30* 30%
4310 120 12 30 30 35 35
4310T 105 10 30* 30% 35 35
4309Y 105 8 30% 30% 35 35

Tablo 22. Hava sogutmali - 3,5 in¢ dogrudan siiriicii yapilandirmasina sahip cift islemci icin maksimum siirekli

calisma sicakhgi

islemciler TDP (W) Elekirde 3 x siiriciiZkizak 2 x siiriicii/kizak 1 x siiriiciiZkizak
er
8380 270 40 Desteklenmez Desteklenmez Desteklenmez
8368 270 38 Desteklenmez Desteklenmez Desteklenmez
8368Q 270 38 Desteklenmez Desteklenmez Desteklenmez
8362 265 32 Desteklenmez Desteklenmez Desteklenmez
8360Y 250 36 Desteklenmez Desteklenmez Desteklenmez
8358 250 32 Desteklenmez Desteklenmez Desteklenmez
8358P 240 32 Desteklenmez Desteklenmez Desteklenmez
6348 235 28 Desteklenmez Desteklenmez Desteklenmez
6342 230 24 Desteklenmez Desteklenmez Desteklenmez
8351N 225 36 Desteklenmez Desteklenmez Desteklenmez
8352Y 205 32 Desteklenmez Desteklenmez Desteklenmez
6314U 205 32 Desteklenmez Desteklenmez Desteklenmez
83523 205 32 Desteklenmez Desteklenmez Desteklenmez
6338 205 32 Desteklenmez Desteklenmez Desteklenmez
6330 205 28 Desteklenmez Desteklenmez Desteklenmez
6354 205 18 Desteklenmez Desteklenmez Desteklenmez
6346 205 16 Desteklenmez Desteklenmez Desteklenmez
8352V 195 36 Desteklenmez Desteklenmez Desteklenmez
8352M 185 32 Desteklenmez Desteklenmez Desteklenmez
6338N 185 32 Desteklenmez Desteklenmez Desteklenmez
5320 185 26 Desteklenmez Desteklenmez Desteklenmez
6336Y 185 24 Desteklenmez Desteklenmez Desteklenmez
6312U 185 24 Desteklenmez Desteklenmez Desteklenmez
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Tablo 22. Hava sogutmali - 3,5 in¢ dogrudan siiriicii yapilandirmasina sahip cift islemci icin maksimum siirekli

calisma sicakligi (devami)

islemciler TDP (W) Elekirde 3 x siirtciiZkizak 2 x siiriiciiZkizak 1 x siiriiciiZkizak
er

6326 185 16 Desteklenmez Desteklenmez Desteklenmez

6330N 165 28 Desteklenmez Desteklenmez 20

6338T 165 24 Desteklenmez Desteklenmez 20

5318Y 165 24 Desteklenmez Desteklenmez 20

5318S 165 24 Desteklenmez Desteklenmez 20

6334 165 8 Desteklenmez Desteklenmez 20

5318N 150 24 Desteklenmez Desteklenmez 20

5320T 150 20 Desteklenmez Desteklenmez 20

4316 150 20 Desteklenmez Desteklenmez 20

5317 150 12 Desteklenmez Desteklenmez 20

5315Y 140 8 Desteklenmez 20 20*

4314 135 16 Desteklenmez 20* 20*

4310 120 12 20 25 25

43107 105 10 25 30 30

4309Y 105 8 25 30 30

Tablo 23. Hava Sogutmali - 3,5 i

calisma sicakhgi

n¢ dogrudan siiriicii yapilandirmasina sahip tek islemci icin maksimum siirekli

islemciler TDP (W) 'C<,‘Iekirde 3 x siirtciiZkizak 2 x siiriicii/kizak 1 x siiriciiZkizak
er

8380 270 40 Desteklenmez Desteklenmez Desteklenmez
8368 270 38 Desteklenmez Desteklenmez Desteklenmez
8368Q 270 38 Desteklenmez Desteklenmez Desteklenmez
8362 265 32 Desteklenmez Desteklenmez Desteklenmez
8360Y 250 36 Desteklenmez Desteklenmez Desteklenmez
8358 250 32 Desteklenmez Desteklenmez Desteklenmez
8358P 240 32 Desteklenmez Desteklenmez 20

6348 235 28 Desteklenmez 20 20

6342 230 24 Desteklenmez 20 20

8351N 225 36 Desteklenmez Desteklenmez 20

8352Y 205 32 20 25 25

6314U 205 32 20 25 25

8362S 205 32 20 25 25

6338 205 32 20 25 25

6330 205 28 20 25 25

6354 205 18 Desteklenmez 20 25

6346 205 6 Desteklenmez 20 25

8352V 195 36 20 25 25
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Tablo 23. Hava Sogutmali - 3,5 in¢c dogrudan siiriicii yapilandirmasina sahip tek islemci icin maksimum siirekli
calisma sicakligi (devami)

islemciler TDP (W) Elekirde 3 x siirtciiZkizak 2 x siiriiciiZkizak 1 x siiriiciiZkizak
er
8352M 185 32 25 30 30
6338N 185 32 25 30 30
5320 185 26 25 30 30
6336Y 185 24 25 30 30
6312U 185 24 25 30 30
6326 185 16 25 30 30
6330N 165 28 25 30 30
6338T 165 24 25 30 30
5318Y 165 24 25 30 30
5318S 165 24 25 30 30
6334 165 8 25 30 30
5318N 150 24 30 35 35
5320T 150 20 30 35 35
4316 150 20 30 35 35
5317 150 12 30 35 35
5315Y 140 8 30 35 35
4314 135 16 30 35 35
4310 120 12 30 35 35
4310T 105 10 35 35 35
4309Y 105 8 35 35 35

Tablo 24. Sivi sogutmali - 2,5 in¢ dogrudan / 2,5 in¢ NVMe siiriicii yapilandirmasina sahip cift islemci icin
maksimum siirekli calisma sicakhigi

islemciler TDP (W) [ Cekirdek | 6 x siiriicii/ 4 x siiriicii/ kizak | 2 x suriicii/ 1 x siricu/ BP yok
ler kizak kizak kizak
8380 270 40 35 35 35 35 35
8368 270 38 35 35 35 35 35
8368Q 270 38 35 35 35 35 35
8362 265 32 35 35 35 35 35
8360Y 250 36 35 35 35 35 35
8358 250 32 35 35 35 35 35
8358P 240 32 35 35 35 35 35
6348 235 28 35 35 35 35 35
6342 230 24 35 35 35 35 35
8352Y 205 32 35 35 35 35 35
835258 205 32 35 35 35 35 35
6338 205 32 35 35 35 35 35
6330 205 28 35 35 35 35 35
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Tablo 24. Sivi sogutmal - 2,5 in¢c dogrudan / 2,5 inc NVMe siiriicii yapilandirmasina sahip cift islemci icin
maksimum siirekli calisma sicakhg: (devami)

islemciler TDP (W) | Cekirdek | 6 x siiriicii/ 4 x siiriicii/ kizak | 2 x siiriicii/ 1 x suricu/ BP yok
ler kizak kizak kizak
6354 205 18 35 35 35 35 35
6346 205 16 35 35 35 35 35
8352V 195 36 35 35 35 35 35
8352M 185 32 35 35 35 35 35
6338N 185 32 35 35 35 35 35
5320 185 26 35 35 35 35 35
6336Y 185 24 35 35 35 35 35
6326 185 16 35 35 35 35 35
6330N 165 28 35 35 35 35 35
6338T 165 24 35 35 35 35 35
5318Y 165 24 35 35 35 35 35
5318S 165 24 35 35 35 35 35
6334 165 8 35 35 35 35 35
5318N 150 24 35 35 35 35 35
5320T 150 20 35 35 35 35 35
4316 150 20 35 35 35 35 35
5317 150 12 35 35 35 35 35
5315Y 140 8 35 35 35 35 35
4314 135 16 35 35 35 35 35
4310 120 12 35 35 35 35 35
4310T 105 10 35 35 35 35 35
4309Y 105 8 35 35 35 35 35

@l NOT: PCIE > 25 Watt, 128 GB LRDIMM ve GPU yapilandirmasi igin ek termal kisitlamalar gereklidir.

Tablo 25. Sivi sogutmali - 2,5 in¢c Yalnizca NVMe iceren siiriicii yapilandirmasina sahip cift islemci icin
maksimum siirekli calisma sicakhgi

islemciler TDP (W) Cekirdekle | 6 x siiriicii/ 4 x suiriicii/ |2 x siirticii/ |1 x siriici/ kizak
r kizak kizak kizak
8380 270 40 35 35 35 35
8368 270 38 35 35 35 35
8368Q 270 38 35 35 35 35
8362 265 32 35 35 35 35
8360Y 250 36 35 35 35 35
8358 250 32 35 35 35 35
8358P 240 32 35 35 35 35
6348 235 28 35 35 35 35
6342 230 24 35 35 35 35
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Tablo 25. Sivi sogutmali - 2,5 in¢ Yalnizca NVMe iceren siiriicii yapilandirmasina sahip cift islemci icin
maksimum siirekli calisma sicakhg: (devami)

islemciler TDP (W) Cekirdekle | 6 x siiriicii/ 4 x siiriicii/ | 2 x stiriicii/ |1 x siiriicii/ kizak
r kizak kizak kizak
8352Y 205 32 35 35 35 35
8362S 205 32 35 35 35 35
6338 205 32 35 35 35 35
6330 205 28 35 35 35 35
6354 205 18 35 35 35 35
6346 205 16 35 35 35 35
8352V 195 36 35 35 35 35
8362M 185 32 35 35 35 35
6338N 185 32 35 35 35 35
5320 185 26 35 35 35 35
6336Y 185 24 35 35 35 35
6326 185 16 35 35 35 35
6330N 165 28 35 35 35 35
6338T 165 24 35 35 35 35
5318Y 165 24 35 35 35 35
5318S 165 24 35 35 35 35
6334 165 8 35 35 35 35
5318N 150 24 35 35 35 35
53207 150 20 35 35 35 35
4316 150 20 35 35 35 35
5317 150 12 35 35 35 35
5315Y 140 8 35 35 35 35
4314 135 16 35 35 35 35
4310 120 12 35 35 35 35
43107 105 10 35 35 35 35
4309Y 105 8 35 35 35 35

@l NOT: PCIE > 25 Watt, 128 GB LRDIMM ve GPU yapilandirmasi icin ek termal kisitlamalar gereklidir.

Tablo 26. Sivi sogutmali - 3,5 in¢ dogrudan siiriicii yapilandirmasina sahip cift islemci icin maksimum siirekli
calisma sicakhgi

islemciler TDP (W) Elekirde 3 x siirticiiZkizak 2 x siiriicii/kizak 1 x siiriiciiZkizak
er

8380 270 40 35 35 35

8368 270 38 35 35 35

8368Q 270 38 35 35 35

8362 265 32 35 35 35

8360Y 250 36 35 35 35
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Tablo 26. Sivi sogutmal - 3,5 in¢ dogrudan siiriicii yapilandirmasina sahip cift islemci icin maksimum siirekli

calisma sicakligi (devami)

islemciler TDP (W) Elekirde 3 x siirtciiZkizak 2 x siiriiciiZkizak 1 x siiriiciiZkizak
er
8358 250 32 35 35 35
8358P 240 32 35 35 35
6348 235 28 35 35 35
6342 230 24 35 35 35
8352Y 205 32 35 35 35
83528 205 32 35 35 35
6338 205 32 35 35 35
6330 205 28 35 35 35
6354 205 18 35 35 35
6346 205 16 35 35 35
8352V 195 36 35 35 35
8352M 185 32 35 35 35
6338N 185 32 35 35 35
5320 185 26 35 35 35
6336Y 185 24 35 35 35
6326 185 16 35 35 35
6330N 165 28 35 35 35
6338T 165 24 35 35 35
5318Y 165 24 35 35 35
5318S 165 24 35 35 35
6334 165 8 35 35 35
5318N 150 24 35 35 35
5320T 150 20 35 35 35
4316 150 20 35 35 35
5317 150 12 35 35 35
5315Y 140 8 35 35 35
4314 135 16 35 35 35
4310 120 12 35 35 35
43107 105 10 35 35 35
4309Y 105 8 35 35 35

@l NOT: PCIE > 25 Watt, 128 GB LRDIMM ve GPU yapilandirmasi igin ek termal kisitlamalar gereklidir.
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ASHRAE A3 Yapilandirma Kisitlamasi

Tablo 27. ASHRAE A3 Yapilandirma Kisitlamasi

Sivi sogutmali

Hava sogutmali

NVMe SSD desteklenmez.

LRDIMM desteklenmez.

25 W Ustl PCle kartlari desteklenmez.
GPU karti desteklenmez.

3,5 in¢ surdct yapilandirmasi desteklenmez.

NVMe SSD desteklenmez.

LRDIMM desteklenmez.

25 W Ustl PCle kartlari desteklenmez.

GPU karti desteklenmez.

3,5 in¢ strtict yapilandirmasi desteklenmez.

1P kizak igin, maksimum desteklenen CPU TDP 150 W'tir.
2P kizak igin, maksimum desteklenen CPU TDP 105 W'trr.
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